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内容概要

本书根据教育部最新颁布的中等职业学校《电子整机装配工艺与技能训练教学基本要求》，参考相关
行业的职业技能鉴定规范及考核标准编写。
    本书主要内容包括：电子整机装配常用元器件、常用工具和常用设备的简介；电子整机装配的准备
、焊接、连接、总装、调试、检验以及技术文件和安全文明生产的基础知识和基本内容；电子整机装
配工艺技能训练；对于一些新工艺，如表面安装技术、工业自动焊接技术等也作了简要介绍。
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章节摘录

　　3.黏合剂　　黏合剂又称胶合剂。
随着高分子化学工业的发展，一系列新型性能优良的黏合剂相继问世。
这些黏合剂不仅能黏结非金属材料，而且也能黏结金属材料，得到广泛应用。
用黏合剂黏结具有重量轻，适应性强，密封，防锈等优点，但温度超过使用允许温度会使黏结强度迅
速下降，有些黏合剂的黏合工艺较复杂且有固化时间较长等缺点。
　　常用的几种黏合剂简单介绍于下：　　（1）科化501胶剂无色或微黄色的透明液体，适用于－50
～70℃的各种材料的黏合，能抗普通有机溶剂，但不宜在酸、碱液中长期使用，也不宜在高度潮湿及
强烈振动的设备上使用。
科化501胶在室温下受空气中微量水分的催化能迅速硬化，流动性好，但储存期短，易变质。
科化501胶可用于钢、铜、铅、橡胶、玻璃、木材等材料的小面积黏合。
　　（2）502黏合剂无色或微黄色的透明液体，在室温下和很短时间内即产生聚合反应而硬化，故又
称502快干胶。
502黏合剂储存期短，对各种金属、玻璃、塑料（非极性材料的聚乙烯、聚四氟乙烯除外）及橡胶等都
有较强的黏合作用，可用于大面积黏合。
　　（3）914室温快速硬化环氧黏合剂其特点是硬化速度快，黏合强度高。
耐热、耐水、耐油、耐冷热冲击性好。
914胶对金属、玻璃、陶瓷、木材、胶木和层压板等材料，均有较好的黏合能力，适用于小面积快速黏
合，不能用于聚烯烃类塑料的黏合。
　　（4）JW－1环氧树脂黏合剂它耐水、耐煤油，在骤冷骤热的情况下，黏合强度不变，对各种金属
、玻璃钢、胶木等有良好的黏合力。
　　（5）101胶这种胶用于金属及非金属黏合。
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